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第 1 章 高温应用软件配置推荐 

 

1.1 通信速率 

PAN2416 芯片可配置为 250K/1M/2M bps 的通信速率，首选使用 1Mbps 通

信速率、7dBm 发射功率的配置，通信距离较近时可尝试 250Kbps 通信速率、

7dBm 发射功率的配置。通信速率的设置由芯片的 RF_SETUP 寄存器决定，选

择不同的通信速率时，DEMOD_CAL、RF_CAL2、DEM_CAL2、RF_CAL、

BB_CAL 等寄存器的推荐值也有所不同，具体请参考下文描述。  

 

1.1.1 2Mbps 模式  

表 1-1 2Mbps 模式寄存器推荐配置 

寄存器名称  地址  推荐配置  描述  

DEMOD_CAL 0x19 0x01 调制解调参数寄存器  

RF_CAL2 0x1A 
0x45，0x21，0x3F，0x2D，0x5C，

0x40 
补充射频参数寄存器  

DEM_CAL2 0x1B 0x0B，0xDF，0x02 补充解调参数寄存器  

RF_CAL 0x1E 0xF6，0x33，0x27 射频参数寄存器  

BB_CAL 0x1F 0x0A，0x6D，0x67，0x9C，0x46 数字基带参数寄存器  

 

1.1.2 1Mbps 模式  

1-2 1Mbps 模式寄存器推荐配置 

寄存器名称  地址  推荐配置  描述  

DEMOD_CAL 0x19 0x01 调制解调参数寄存器  

RF_CAL2 0x1A 
0x45，0x21，0x3F，0x2D，0x5C，

0x40 
补充射频参数寄存器  

DEM_CAL2 0x1B 0x0B，0xDF，0x02 补充解调参数寄存器  

RF_CAL 0x1E 0xF6，0x33，0x27 射频参数寄存器  

BB_CAL 0x1F 0x0A，0x6D，0x67，0x9C，0x46 数字基带参数寄存器  
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1.1.3 250Kbps 模式  

表 1-3 250Kbps 模式寄存器推荐配置 

寄存器名称  地址  推荐配置  描述  

DEMOD_CAL 0x19 0x03 调制解调参数寄存器  

RF_CAL2 0x1A 
0xD5，0x21，0x3B，0x2D，0x5C，

0x40 
补充射频参数寄存器  

DEM_CAL2 0x1B 0x0B，0xDF，0x02 补充解调参数寄存器  

RF_CAL 0x1E 0xF6，0x33，0x00 射频参数寄存器  

BB_CAL 0x1F 0x12，0xEC，0x6F，0xA9，0x46 数字基带参数寄存器  

 

 

 

 

 

 

第 2 章 其它 

 

2.1 注意点 

1、高温时不可以进行 CE_LOW 到 CE_High 的操作，RX 和 TX 的切换可

以不用操作 CE。  

2、芯片工作温度范围-40—+85°，满足高温状态 105°甚至到 120°条件，  

还需要芯片外围元器件符合条件，比如晶振规格，晶振的匹配电容耐温情

况，没有特别标明的情况，厂家都是给的-40—+85°规格，或者有的便宜物料

提供的规格是-20—+70°，高温影响频偏过大也会造成 2.4G 无法通信。  

 


